Teplovodiva pasta GD-3, 30g, 7,5 W/m-K

Koéd produktu: AM6318
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Barva: Seda
Max. provozni teplota: 120 °C
Tepelnd vodivost: 7,5 W/mK

Popis vyrobku:

Teplovodiva pasta GD-3 je urena pro zlepSeni prenosu tepla mezi elektronickou soucdastkou a chladi¢em. Pouziva se pri montdzi
nebo Udrzbé procesorli, GPU, LED prvkl a dalSich soucésti, kde je potreba vyplnit mikroskopické nerovnosti mezi kontaktnimi
plochami a podpofit Ucinny odvod tepla. Baleni ve stfikacce umoznuje presnéjsi dadvkovani pri aplikaci.

Technické specifikace

Typ produktu: teplovodivéa pasta
Oznaceni: GD-3

Tepelna vodivost: 7,5 W/m-K
Barva: Seda

Hustota: 2,5 g/cc

Cistd hmotnost: 30 g

Provozni teplota: -35 az +120 °C
Baleni: strikacka

Funkce a vlastnosti

¢ Slouzi k vytvoreni teplovodivého rozhrani mezi souc¢astkou a chladi¢em.

¢ Pomahéa omezit vzduchové mezery mezi dosedacimi plochami.

» Strikackové baleni usnadnuje nanaseni pozadovaného mnozstvi materialu.
¢ Vhodna pro pouziti v elektronice a tepelném managementu soucastek.

Idealni pro

¢ Procesory a grafické Cipy

¢ LED moduly a LED osvétleni s chladi¢em

¢ Servis a udrzbu chlazenych elektronickych zarizeni
¢ Montaz soucdstek na hlinikové chladice

Obsah baleni

* 1x teplovodiva pasta GD-3 ve strikacce, 30 g

Proc zvolit tento produkt

¢ Uvadéna tepelna vodivost 7,5 W/m-K pro pouziti v tepelném rozhrani elektronickych soucastek.
¢ Strikackové provedeni podporuje Cistsi a presnéjsi aplikaci.

¢ Hmotnost 30 g je vhodnd pro opakované pouziti pfi montazi i servisu.

¢ Urceno pro aplikace, kde je potreba zlepsit prenos tepla mezi soucastkou a chladi¢em.

Pokyny k instalaci a provozu

* Pred aplikaci oCistéte a odmastéte obé dosedaci plochy.

* Nandasejte pouze tenkou souvislou vrstvu v nezbytném mnozstvi.

¢ Po aplikaci zajistéte spravné mechanické pritlaceni chladic¢e k soucastce.
e Zabrarte kontaminaci pasty prachem a necistotami.

Bezpecnostni upozornéni

e Produkt pouzivejte pouze k ur¢enému Ucelu v oblasti tepelného spojeni sou¢astek a chladic¢a.
¢ Pfi aplikaci na elektronicka zarizeni pracujte pouze na vypnutém a odpojeném zafizeni.

* Zabrante zasazeni o¢i, pokozky a vnitfku konektord nebo kontaktd.

¢ Uchovavejte mimo dosah déti.
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